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Systemy modutowe

Trend (nie tylko) w elektronice przemystowej

Powoli przemijajq czasy, w ktdrych jedno urzqdzenie zapewnialo
scisle okreslonq funkcjonalnosé. Kiedys chcqc uzyskaé dodatkowe
funkcje zazwyczaj nalezalo uzyc¢ innej wersji urzqdzenia. Skutkiem
tego byla bardzo rozbudowana oferta, czesto tak skomplikowana,
ze klienci godzqc sie na kompromisy dostosowywali swojq aplikacje
do mozliwosci urzqdzenia. Od kilkunastu lat coraz wieksza czesc
producentéw stara sie tworzy¢ systemy modufowe, w ktdrych
jednostka centralna dzieki odpowiedniemu firmware jest w stanie
obstuzy¢ dolqczalne moduly, zapewniajqce wymagane funkcje.
Producenci obudéw do elektroniki takze podqzajq w tym samym
kierunku, oferujqc systemy zintegrowane z latwo magistralq
pozwalajqcq na latwe lqczenie.

Dodatkowe informacje:
Phoenix Contact sp. z 0.0.
ul. Bierutowska 57-59, 51-317 Wroctaw
e-mail: artykul@phoenixcontact.pl
www. phoenixcontact.pl/obudowy
Product Manager — Piotr Andrzejewski

Najprostszym rozwigzaniem systemu mo-
dutowego sa obudowy zainstalowane obok
siebie i polgczone magistralg kablowa.
Takie rozwiazanie, stosowane przez wielu,
niesie jednak za sobg pewne ograniczenia.
Przede wszystkim przewaznie nie zapew-
nia ciaglo$ci magistrali (tgczac pojedyn-
czym kablem dwa sgsiadujgce urzadzenia)

Skomentuj, zaopiniuj, skontaktuj sie z nami!
Podziel sie z nami Twojg opinig!
Dla 5 pierwszych aktywnych osob
1l

atrakcyjne nagrody
artykul@phoenixcontact.pl
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Fotografia 1. taczniki magistrali TBUS — kompatybilne
z obudowami ME-TBUS, ME-MAX oraz ME-10

w przypadku koniecznosci wymiany lub
rozbudowy systemu — pocigga za sobg ko-
nieczno$é chwilowego jego wylaczenia.
Czasami stabym punktem jest wlasnie tacz-
nik kablowy — od doktadnosci jego wykona-
nia zalezy prawidlowo$¢ dziatania catego
systemu. W przypadku réwnoleglego tacze-
nia kilku moduléw jedng taséma pozostaje
nadal problem ewentualnej dalszej rozbu-
dowy - najczesciej w takim przypadku na-

lezy ja wymienié¢ na dluzszg.
najwygodniejszym
jest niezalezna magistrala

Rozwigzaniem
w  obstudze

Fotografia 3. Obudowa ME PLC - nawet duze moduty mozna

wymienia¢ ekspresowo
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Fotografia 2. Obudowy BC i magistrala 15-biegunowa pozwala

na tworzenie rozbudowanych systemoéw

montowana na dnie szyny DIN, na ktéra
mozna bezposrednio nasuwaé poszcze-
gblne moduly, ktére po zatrzasnieciu sig
na szynie automatycznie realizujg potacze-
nie elektryczne z tgcznikami.

Na rynku jest dostepnych kilka tego
typu rozwigzan. Nalezy ostroznie podcho-
dzi¢ do wariantéw, w ktérych szyna sygna-
lowa wykonana jest w spos6b niezapewnia-
jacy bezpieczenstwa przed dotykiem lub
przypadkowym zwarciem (np. jako pasek
PCB z odkrytymi polami miedzi). Nawet
w przypadku ostroznego obchodzenia sie
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pozostaje ryzyko zabrudzenia powierzch-
ni i po pewnym czasie wystepowania zja-
wiska przeplywu pradu pomiedzy blisko
rozmieszczonymi $ciezkami. Idealnie wy-
konana magistrala powinna gwarantowac
pewne polaczenie przy zachowaniu bez-
pieczenstwa przed dotykiem czy zabru-
dzeniem powierzchni stykowych. Powinna
takze by¢ swobodnie konfigurowana dla
zachowania wlasciwych odstepéw miedzy
sgsiednimi modutami, bez wzgledu na ko-
nieczno$¢ zréznicowania szerokosci zasto-
sowanej obudowy. Tego typu rozwigzania

Fotografia 4. Przyktad na modutowy system w standardowej
rozdzielni elektrycznej
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gwarantuja obudowy, do ktérych producent przewidzial juz
na etapie ich projektowania odpowiedni system tego typu
polaczen.

Przykladem sg obudowy ME TBUS, ktére posiadaja dedy-
kowang do nich (a takze kompatybilnych z nimi systeméw ME-
MAX oraz ME-IO) magistrale T-BUS. Jej trzon stanowig piecio-
biegunowe laczniki zatrzaskiwane na dnie szyny DIN. Kazdy
ze stykow jest w stanie przenies¢ prad do 8 A przy napieciu
125 V, co zapewnia stabilnos¢ zasilania nawet dla wymagaja-
cych aplikacji. Zlocenie stykéw gwarantuje natomiast niska
rezystancje polaczen dla transmisji danych miedzy modulami.
Konstrukcja gwarantuje mozliwo§¢ wygodnej wymiany poje-
dynczego modulu z calego systemu bez przerywania funkcjo-
nalno$ci pozostatych elementéw. Wszystkie styki sa polgczo-
ne réownolegle, lecz w przypadku koniecznosci zastosowania
transmisji szeregowej dostepny jest wariant z jednym stykiem,
ktéry umozliwia takowa, oraz dodatkowo przerwanie transmi-
sji po wyciagnigciu modutu.

Obudowy instalacyjne serii BC posiadajg magistrale
16-biegunows, gdzie 4 styki dedykowane sg do zasilania, po-
zostale do transmisji danych (z czego dwie linie do transmisji
szeregowej). Idealnie nadajg sie do wykorzystania w aplika-
cjach automatyki budynkéw, gdyz pasujg do standardowych
budynkowych rozdzielni elektrycznych.

Obudowy serii ME-PLC mogg posiada¢ magistrale do 40
biegunéw, jednak jest to mozliwe przy wykorzystaniu szyny
o szerokosci 105 mm. Dodatkowo magistrala ta zawiera nie-
zalezng PCB, w ktérej mozna zaimplementowa¢ dodatkows
funkcjonalnosé.

Waznym aspektem jest takze mozliwos¢ doboru odpowied-
nich zlgcz. Zauwazalna jest tendencja do rezygnacji ze zwy-
klych terminali przylaczeniowych, do ktérych przylacza sie
pojedyncze przewody, na korzy$¢ gniazd i wtykéw. Dzieki
temu wymiana pojedynczego modulu moze przebiega¢ szybko
i bezblednie (unikniecie pomylek przy podiaczaniu przewo-
déw) — wystarczy wypia¢ wtyki z gniazd, zdja¢ modut z szyny
(odlaczajac go przy tym od magistrali), nasungé nowe urzadze-
nie i wpig¢ wtyki — cala operacja trwa nie dluzej jak kilkanascie
sekund i zapewnia prawidlowg prace systemu po wymianie.

ZYacza wtykowe zapewniajg takze coraz wygodniejsze
oprzewodowanie podczas pierwszej instalacji — zmniejszajac
ich gabaryty mozna uzyska¢ zwigkszenie ilosci przylaczanych
sygnaléw do pojedynczego modulu. Przylacze typu Push-in
zwalnia z koniecznosci dokrecania przewodéw skracajac czas
pracy, dodatkowo przejmujac na siebie zapewnienie prawidto-
wosci przylaczenia (w przypadku sruby jest to zalezne od uzy-
skania wlasciwego momentu dokrecajacego $rubki, natomiast
w przypadku sprezyny jest niezalezne od instalatora — wystar-
czy wsunaé przewdéd w komore przylaczeniowa).

Ciekawag mozliwoscig jest wyposazenie obudowy w syg-
nalizacje LED — poprzez odpowiednie zaprojektowanie plytki
oraz wykorzystanie akcesoryjnych (bardzo fatwych w monta-
zu) elementéw przewodzacych §wiatlo, uzyskuje sig czytelng
i wygodng sygnalizacjg na powierzchni obudowy.

Dostepne dzi§ obudowy do elektroniki montowanej na szy-
nie DIN znaczaco ulatwiaja proces projektowania juz nie tylko
pojedynczych urzadzen, a przede wszystkim kompletnych sy-
steméw. Dzigki standaryzacji produkcji obudéw, sg one w za-
siggu nie tylko duzych producentéw mogacych sobie pozwoli¢
na indywidualnie zaprojektowane obudowy, ale takze malych
lub $redniej wielkosci firm projektujacych mniejsze ilosci
urzadzen. Zachowujac mozliwo$é dostosowania standardo-
wych elementéw do indywidualnych potrzeb (nadruki, kolo-
ryzacja, otworowanie) mozna uzyska¢ produkt wyrézniajacy
sie na rynku.
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Ziacza do PCB

i obudow

aplikacji
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dla kazdej

Szukasz idealnego przytacza dla
zasilania sygnatow? Konstruujesz
urzadzenia elektroniczne i chcesz
mie¢ wygode w projektowaniu

oraz zapewni¢ fatwos¢ podfaczania
przewodow? Zalezy ci na
niezawodnosci potaczen? Skontaktuj
sie z nami — znajdziemy dla ciebie
stosowne rozwiazanie!

Po dodatkowe informacje
zajrzyj na
www.phoenixcontact.pl
lub zadzwon pod

071 39 80 410
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